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TruDisk mit griner Wellenlange
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Hochste Qualitat

Hochste Produktivitat

Die griine Wellenldnge wird in Kupfer optimal absorbiert: Bei Raum-
temperatur ist die Absorption der griinen Wellenlange im Vergleich
zu Infrarot achtmal héher. Die TruDisk mit griiner Wellenlange ermog-
lichen daher, Kupfer auBerst stabil und nahezu ohne Spritzer zu
schweiBen. Dies erfullt hochste Anspriiche an die Qualitat sowohl
der SchweiBnaht als auch des geschweiBten Bauteils selbst.
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Maximale Reproduzierbarkeit

Die TruDisk mit griner Wellenlange eignen sich optimal fur das zuver-
lassige WarmeleitschweiBen von dinnen Kupferblechen und von
Kanten. Mit IR-Lasern ist das nicht reproduzierbar moglich. Beim
TiefschweiBen zeichnen sich die TruDisk mit griner Wellenldnge durch
sehr konstante EinschweiBtiefen aus. Bei beiden Applikationen erzie-
len Sie unabhangig von der Materialoberflache hdchste SchweiBnaht-
qualitaten. Vorgelagerte Schritte zur Prozessvorbereitung kénnen
dadurch oft entfallen.

Kontrollierte EinschweiBtiefen beim
SchweiBen von Kupferkontakten auf
DCB-Substrat mit dem TruDisk 1020.

Minimale Spritzerbildung beim SchweiBen
elektronischer Komponenten dank griiner
Wellenlénge.

SchweiBen von Batteriefolienstapeln bestehend aus 100 Kupferfolien mit TruDisk 2021.
Links: Gleichmé&Bige Nahtoberraupe ohne Auswirfe. Rechts: Querschliff zeigt eine poren-
freie Verbindung mit groBem Anbindungsquerschnitt.
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Dank der optimalen Absorption der griinen Wellenldnge in Kupfer
kdnnen Sie mit den TruDisk mit griiner Wellenldnge deutlich schneller
schweiBen als mit IR-Lasern bei gleicher Laserleistung. Dadurch
steigern Sie die Produktivitat und profitieren gleichzeitig vom mini-
malen Verzug der Bauteile. Auf zusatzliche Prozessverfahren, zum
Beispiel Strahloszillation, kdnnen Sie verzichten, was die Einrichtung
des Prozesses erleichtert.

WarmeleitschweiBen von Kupferfolie mit v =10 m/min, Nahtoberraupe und Querschliff.

Bewahrte Scheibenlaser-Technologie

Vertrauen Sie im Hinblick auf
Robustheit, Zuverlassigkeit und
Industrietauglichkeit den TruDisk
Lasern von TRUMPF. Bereits mehr
als 17.000 Scheibenlaser sind welt-
weit im Einsatz. TRUMPF bietet
Ihnen ein einzigartiges Komplett-
paket: Laser, Laserlichtkabel,
Fokussieroptiken und Sensorik —
entwickelt und erprobt fir die
grine Wellenldnge.

Technische Daten

TruDisk 1020 | TruDisk 2021
TruDisk 1021
Laserleistung W, cw 1000 2000
Typ. Langzeitleistungs- % + 1 mit Laserleistungsregelung
stabilitat
Wellenlange nm 515
Typ. Strahlqualitat mm - mrad 2|4 4
Min. @ Laserlichtkabel pym 501100 100
Anzahl Abgange 2 (Time-Sharing/Energy-Sharing)
Lange Laserlichtkabel m 10 oder 20 20
Numerische Apertur 0,1
nach LLK
Abmessungen (B x H x T) mm 1340 x 1430 x 725
Ausstattung Integrierter Warmetauscher

Anderungen vorbehalten. MaBgeblich sind die Angaben in unserem Angebot
und unserer Auftragsbestatigung.
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